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High Performance

nee Heatspreader V'

High Performance Cooling Solutions - Made in Germany

Der Intel High Performance Heatspreader V1 besteht aus vernickeltem
Kupfer und bietet eine 207% gréBere Oberfldche gegenUber dem
Integrated Heatspreader (IHS) von Intel. FUr einen bestmdglichen Kontakt
mit dem KuUhler besitzt der Upgrade-Heatspreader von Thermal Grizzly
eine diamantgefréste Prézisionsoberfldéche und kann mit géngigen Luft-
und WasserkUhlern verwendet werden. Es ist zu beachten, dass der Intel
High Performance Heatspreader V1 nur mit gekdpften (delidded)
Intel-Prozessoren kompatibel ist. Eine aktuelle Liste mit allen verifiziert
kompatiblen Prozessoren ist online verfugbar.

Mit vergroBerter Oberflache zu maximaler Warmeabfuhr

Mit dem Ersetzen des IHS durch einen Intel High Performance
Heatspreader V1 (HPHS) wird die Oberflache des Kohlkérpers um 207
Prozent vergréBert. Gleichzeitig wird der Integrated Loading Mechanism
(ILM) des Mainboards ersetzt, wodurch sich das Volumen ebenfalls
erhéht, sodass die thermische Sattigung des Hitzeverteilers langsamer
erfolgt. Durch das Weglassen des ILM wird zudem der Anpressdruck der
CPU in den Sockel gleichmdBig verteilt. Die diamantgefrdste Oberfldche
des aus Kupfer hergestellten Intel High Performance Heatspreader V1
bietet eine maximal plane Oberfldiche und somit eine optimale
Kontaktfldche fur KUhler.

In internen Tests* konnte der Intel High Performance Heatspreader V1 mit
beindruckenden Ergebnissen Uberzeugen. Getestet wurde ein Intel Core
i5-14600K bei einer Taktrate von 5,6 GHz und einer Kernspannung von 1,4
Volt (vCore) im Cinebench R23 in einem Custom-Loop mit einem Water-
cool MO-RAS, inklusive vier Noctua 200-mm-LUftern. Als WasserkUhler kam
ein Alphacool Core 1 zum Einsatz. Mit dem Standard-IHS und einem Cont-
act Frame wurde eine Durchschnittstemperatur von 92,1 Grad Celsius
gemessen. Mit dem Intel High Performance Heatspreader V1 konnte
dieser Mittelwert um 14,8 °C auf 77,3 Grad gesenkt werden.

Technische Daten

Einheit: Wert/Beschreibung:
Material: Kupfer, vernickelt
Farbe: Silber

Typische Anwendung: Upgrade-Heatspreader mit

vergroBerter Oberfléche

Héhe Uber CPU-Die: 2,76 mm
L&nge: 70 mm

Breite: 53 mm
Gesamthohe: 5,7 mm
VerpackungsgréBe: 10,5x9,5x2 cm
*Brutto Gewicht: 136g

*Netto Gewicht: 103g

EAN: 4260711990991
Herstellernummer: TG-HPHS-i-V1
VPE: 14 Stk.

*Das Nettogewicht ist das Gesamtgewicht eines Artikels abziglich des Gewichts der Verpackung
und des Zubehdrs. Das Bruttogewicht bezieht sich auf das Gesamtgewicht des Produktes
inklusive Zubehér und Verpackung. Geringe Gewichtsabweichungen sind produktionsbedingt
moglich.
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Kurzinformationen

Ersetfzt ILM und Heatspreader

207% gréBere Oberflache

Hergestellt aus vernickeltem Kupfer
Diamantgefraste Prézisionsoberfldche
Kompatibel mit Luft- und WasserkiGhlern
CPU-Kompatibilitatsliste online verfugbar
Nur fUr gekdpfte (delidded) CPUs!
Achtung: Garantieverlust!

Die vernickelte Oberfldche des High Performance
Heatfspreaders Intel V1 ist mit fraditionellen
Warmeleitpasten und Gallium-basierten Flussigmetal-
len kompatibel. Das Nickel bildet eine Sperrschicht
zwischen Flussigmetall und dem KupferkUhler, sodass
Flussigmetall nicht in das Kupfer diffundiert und Legie-
rungsbildungen minimiert werden. Dadurch ist ein
mehrmaliges Auftragen von FlUssigmetall in der Regel
nicht notwendig. Wir empfehlen, zwischen dem
CPU-Die und dem Intel High Performance Heatsprea-
der V1 Flussigmetall zu verwenden. Zwischen dem
HPHS und dem KiGhler kdnnen Wdarmeleitmittel wie
Warmeleitpaste, Warmeleitpads und FlUssigmetall
zum Einsatz kommen. Es gilt dabei zu beachten, dass
das Kopfen des Prozessors auf eigene Gefahr
geschieht und zum Garantieverlust fOhrt!

***Es gilt zu beachten, dass die erreichten Temperaturverbesse-
rungen von mehreren Faktoren abhdngig sind. Neben der GUte
der einzelnen Prozessoren (,Silicon Lottery") werden Testergeb-
nisse unter anderem von der Raumtemperatur und der verwen-
deten KUhlung beeinflusst. Bei einer Custom-Wasserkihlung zum
Beispiel ist die KUhlleistung von Faktoren wie der Pumpenge-
schwindigkeit sowie den verwendeten LUftern und den Radiato-
ren abhdngig. Die angegeben Werte sind Richtwerte, die im
Einzelfall hdher oder niedriger ausfallen kénnen.

Qualitat ohne Kompromisse:
Made in Germany

Der Intel High Performance Heatspreader V1 wird
unter Einhaltung héchster QualitGtsstandards an
unserem Produktionsstandort in Deutschland herge-
stellt. Dabei wird von unserem fachmdnnisch
geschulten Personal die komplette Produktionskette
durchgdngig Uberwacht. Ein besonderes Augen-
merk liegt hier auf der diamantgefrdste Prdzisions-
oberfldche, die wdhrend der Produktionskette vor
Verunreinigung besonders geschitzt wird.



Lieferumfang

B ]xIntel High Performance Heatspreader V1
B 4x Linsenkopfschrauben UNC-Gewinde

B ]x WinkelschlUssel Innensechskant

m  Ix WinkelschlUssel Torx

Wo lohnt sich der Intel High Perfformance Heatspreader V1?

Mit seinen Uberlegenen Fahigkeiten bei der Warmeabfuhr empfiehlt sich der
Intel High Performance Heatspreader V1 fUr viele Anwendungsbereiche:

Gaming-PCs mit AiO- oder Custom-WasserkUhlung
Desktop-Workstations mit hoher CPU-Last
Extreme-Overclocking mit Trockeneis oder flussigem Stickstoff
LuftgekUhlte Mini-ITX-Systemen mit kleinen Top-Blower-KUhlern
Silent-PCs mit groBen Tower-KUhlern und

LUfter mit niedriger Drehzahl

Hinweis zur Verwendung von KryoSheet und Monoblocken

Der High Performance Heatspreader Intel V1 wurde intern ausgiebig in
diversen Einsatzszenarien getfestet. Wdhrend der Entwicklung wurde
verstarkt Wert auf einen stabilen Befrieb des Prozessors und des
Arbeitsspeichers gelegt. So wird der High Performance Heatspreader Intel
V1 zum Beispiel so montiert, dass die AuBenkanten des Kuhlers nicht auf
dem Mainboard aufliegen. In unseren Testreihen konnte KryoSheet in
Kombination mit dem Mycro Direct Die Intel V1 keine nennenswerten
Verbesserungen in Bezug auf die Temperatur erzielen und war
problematisch beim Anpressdruck. Deshalb kénnen wir Warmeleitpads
nicht empfehlen, weil sie durch die zusatzliche Dicke den Anpressdruck
stark beeinflussen und so die Funktion beeintréchtigen kénnen.

Bei der Verwendung von Mono-Blocken fUr das Mainboard mussen die
Montagehdhe und Wdarmeleitpads ggf. angepasst werden. Hier ist es
wichtig zu priUfen, ob Kontakt zwischen dem High Performance
Heatspreader Intel V1 und dem Mono-Block besteht. Bei Fragen kann
man sich jederzeit an den Support von Thermal Grizzly wenden.

Kompadtibilitatshinweis

Der Intel High Performance Heatspreader V1 ist mit folgenden Prozessoren
kompatibel:

B |ntel 12th Gen CPUs
B |ntel 13th Gen CPUs
B |ntel 14th Gen CPUs

Achtung: Das Entfernen des Heatspreaders (,Kdpfen®, ,,delidden”) eines
Prozessors erfolgt auf eigene Gefahr! Mit dem Képfen der CPU erlischt die
Herstellergarantie! Beschadigungen beim Kdépfen der CPU werden nicht
von der Herstellergarantie abgedecki!

Das Entfernen des Integrated Loading Mechanism (ILM) des Mainboards
kann zum Verlust der Herstellergarantie des Mainboard-Herstellers fUhren!

Seite 2/2

Zur Beachtung

Die Angaben in diesem technischen Datenblatt
basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und
Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter und
Anwender wegen der FUlle méglicher Einflisse bei
der Anwendung nicht von eigenen Prifungen und
Versuchen. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung
bestimmter Eigenschaften oder der Eignung fir
einen konkreten Einsatzzweck kann aus unseren
Angaben nicht abgeleitet werden.

Anderungen der Produktkennzahlen im Rahmen des
technischen Fortschritts oder durch betrieblich
bedingte Weiterentwicklung behalten wir uns vor.
Unsere Empfehlungen entbinden nicht von der
Verpflichtung, das Problem der evil. Verletzung von
Schutzrechten Dritter selbst zu Uberprifen und ggf.
auszurdumen. Je nach Einzelfall empfehlen wir
RUcksprache mit uns. Druckfehler sind vorbehalten.

Markeninformation

Thermal Grizzly ist eine eingetragene Marke.
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